9. Interfaces entre las familias logicas.

En este apartado se analizaran los requerimientos de conexionado entre puertas logicas
de distintas tecnologias y los intefaces que permitan dichos conexionados.
Para ello, en primer lugar habra que realizar un analisis de las corrientes y tensiones de

las puertas a conectar.

Conexion CMOS-TTL:

®  Vormin) CMOS = 4,9V y Viymin) TTL = 2V = no hay problema en estado alto.
e Vorma CMOS = 0,1V y ViL may TTL = 0,8V = no hay problema en estado
bajo.
* loLmay CMOS = 4mA Y liLmaxy TTL = 1,6mA = fan-out de CMOS = 2 puertas
TTL (2* 1,6 mA =32 mA)
Si excita puertas TTL LS, li max) = 400pA = fan-out = 10
Siexcita TTL S, liimax) = 2MA, = fan-out = 2
Si excita TTL AS, limax) = 2MA, = fan-out = 2

No es necesario ningun tipo de interfaz.

Conexionado TTL-CMOQOS (5V)
® Voumin) TTL = 2,4 - 2,7y Vigminp CMOS= 3,15 V = no es suficiente para el
estado alto.
e Vorma TTL=04V -05Y Vi (mx CMOS = 1V = no hay problema para el

estado bajo.




Es evidente que haré falta algin intefaz en esta conexion que aumente la tensién en la
entrada de la puerta CMOS. Para ello, una opcion es afiadir una resistencia Pull-up (Rp),
conectada a VVcc (Figura 1)
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Figura 1

Asi pues V= Rplp+Von

No existe ningin problema en hacer el término Rpl, lo mas pequefio posible, para asi
aumentar el Vou. Sin embargo, si analizamos esta situacion para el estado bajo:

(Vee= Rplp+Vou), si Rplp fuese muy pequefio, Vo, podria superar Voimax. Por lo tanto,
la limitacion se encuentra para el estado bajo. A partir de esa condicidn se plantean las
siguientes restricciones:

a) Vee= Rplp+Vormax

b) loLrruymax = Nhiemos) + Irp

que nos permite obtener el valor de la resistencia pull-uo Ry:
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Siendo n = numero de entradas CMOS que se estan excitando
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